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ETECVEST: PROJETO EDUCACIONAL PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR
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Resumo: Esse artigo é uma analise de viabilidade da implantacdo de um projeto educacional preparatorio
para o vestibular inserida na estrutura da ETEC Profa. llza Nascimento Pintus, com o objetivo de preparar
os alunos do curso técnico para ingressar em universidades publicas ou privadas. A proposta é a criagdo
de um grupo voluntario de alunos graduandos e professores disponiveis como voluntarios para preparar
esses jovens e cooperar na prepara¢do para as provas dos vestibulares. A pesquisa de campo foi efetuada
nas dependéncias da ETEC, seu publico alvo. O resultado demonstrou que na faixa etaria em estudo a
grande maioria tem interesse na graduagéo, porém, a renda familiar é restrita e avaliam ser muito importante
0 curso pré-vestibular na propria escola. Conclui-se que a criagdo de uma organizagdo educacional na
ETEC contribuiria para que esses alunos tivessem uma melhor prepara¢do para o vestibular e suas chances

de ingresso em uma universidade seriam maiores.
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